
Formular: Stefanie Harrer 15.11.2022

Tel.:
Fax.:

email:

Materialmenge pro Teil (g)    Teile pro Jahr (Stck)

Legende: 1 2 3
Die Erklärungen finden Sie indem Sie mit der Maus auf die roten Dreiecke gehen oder auf der 3. Seite dieses Dokumentes

Was ist das Endprodukt? (Handy, Auto…) Wo ist es zu finden? Branche? (Luftfahrt, Motorraum…)

wenn "ja" Datenblatt verfügbar? O ja O nein
welche?? Muster verfügbar? O ja O nein

15.11.2022

Firma:
Ansprechpartner:
Funktion:
Straße:

max. Kosten f. Material pro Teil (€)

Was missfällt an diesen, oder soll verbessert werden?

Materialangabe + Größe aller mit dem Vergussmittel / Klebstoff in Berührung kommenden Teile + Skizze!!

Was soll vergossen / geklebt werden? Ziel? Grund?

PRODUKTANFORDERUNGSFORMULAR

Wichtige Angaben:

PLZ / Ort:

Datum:

Sind andere / ähnliche Materialien für dieses Projekt bereits im Einsatz? 

COM-NR: (bitte 
freilassen!)

AAT Aston GmbH                                   Tel.: +49/911/3266-0
Konradstraße 7                                       Fax: +49/911/3266-299

90429 Nürnberg                                     email to: maik.rackl@aston.de

mailto:maik.rackl@aston.de


Formular: Stefanie Harrer 15.11.2022

1-komponentig oder 2-komponentig? O 1K - geht wirklich NUR 1K ??? O 2K
Aushärtemöglichkeiten? 4 O Ofen O IR O UV O keine
max. mögliche Aushärtetemperatur, -zeit? 5 °C min.
Servicetemperatur für  Endprodukt ? 6 °C bis °C
kurzzeitige Spitzentemperatur (Endprodukt) ? 7 °C
Glasübergangstemperatur? 8 °C
Auftragungsmöglichkeiten? (Dispensen..?) 9
Viskosität? 10 Pa*s
Duchschlagsfestigkeit? O egal O nein O ja kV/mm
elektrisch leitfähig(spez. Durchgangswiderstand)? 11 O egal O nein O ja Ohm*cm
thermisch leitfähig? 12 O egal O nein O ja W/m*K
gewünschte Mindesttopfzeit? 13 min.
gewünschte Härte nach Aushärtung? 14 O Shore A O Shore D
UL-Listung erforderlich? 15 O ja - wirklich zwingend??? O nein
Thixotropes Produkt? 16 O ja O nein
Farbe? 17
(Naß)-Klebekraft notwendig? 18 O ja O nein

Substrat? 19 O Keramik O FR (4)
Therm. Ausdehnungskoeffizient (TEC)? 20 10-6/°C
d/h-Verhältnis? 21
Dam & Fill? 22 O ja O nein

Temperaturwechseltest? 23 O ja O nein
Temperaturschocktest? 23 O ja O nein
Feuchtetest? 23 O ja O nein
Elektrische Prüfungen? 23 O ja O nein
Mechanische Prüfungen? 23 O ja O nein
Chemische Prüfungen? 23 O ja O nein

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an:  maik.rackl@aston.de und/oder stefanie.harrer@aston.de

Denken Sie bitte daran, dass die Materialsuche umso schneller erfolgen kann, desto vollständiger die oben 
angegebenen Informationen sind.

NUR bei Chipabdeckungsmaterial GLOB TOP:

Welche Prüfungen werden mit dem Material durchgeführt?

Anforderungen an das Produkt LEGENDE                              Bitte ankreuzen / ausfüllen !!!

AAT Aston GmbH                                   Tel.: +49/911/3266-0
Konradstraße 7                                       Fax: +49/911/3266-299

90429 Nürnberg                                     email to: maik.rackl@aston.de
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Formular: Stefanie Harrer 15.11.2022

Legende:

Die Menge an Material in g, die pro zu produzierendes Teil / Einheit benötigt wird

Servicetemperatur = Temperaturbereich (minus bis plus) des Endproduktes -> z.Bsp. Automobil, Handy usw.

Höchsttemperatur für einige Sekunden, Minuten welcher das Endprodukt ausgesetzt werden kann

Der Temperaturbereich der angibt, wann das Material den glasharten Zustand verläßt und erweicht.

Erwartete Anzahl an produzierten Teilen / Einheiten pro Jahr

Soviel kann maximal pro produziertes Teil für den Klebstoff / für die Vergussmasse ausgegeben werden (Euro / Cent)

Bitte Temperatur angeben, die max. (Bauteile o.ä. welche sich ebenfalls auf der Leiterplatte befinden berücksichtigen)  beim 
Härteprozess angelegt werden kann

Ofen = Konvektionsofen; IR = Infrarot-Ofen; UV = Ultraviolett-Ofen  Sollte eine Aushärtung bei RT Raumtemperatur gewünscht 
werden, können keine 1K Materialien angeboten werden.
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Auf welche Art und Weise kann das Material aufgetragen werden?

Im unausgehärtetem Zustand. Zum Vergleich: Wasser: 0,001 Pa*s/ Öl: 1 Pa*s/ Honig: 10 Pa*s 

Diverse Prüfungen die durchgeführt werden.
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Solange sollte das fertig einsatzbare Material verarbeitbar sein ohne auszuhärten

Zum Vergleich: Shore A25=Radiergummi, A80=Gummischuhsohle, A100=D60, D80/90=Stein, Polyurethane=ca. A60

20 kV/mm = isolierend         O,… OHM*cm = gut leitend

eine einigermaßen gute thermische Leitfähigkeit fängt an bei 1 W/m*K

7

Sollte dies gefordert werden, wird die Auswahl an Produkten rapide minimiert

Ein thixotropes Material "baut" höher auf, d.h. es fließt nicht nach allen Seiten weg

In der Regel sind die meisten Materialien schwarz (Epoxy)

Dies ist die Klebekraft, welche bereits im unausgehärteten Zustand wirkt.

Verhältnis des Durchmessers vom Glob zur Höhe

Eine Art Glob Top in 2 Schritten-> 1. Damm um Chip herum (Raupe) 2. Innenbereich ausfüllen
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Material der Leiterplatte auf welche das gesuchte Produkt aufgetragen werden soll.

Anteil, um den sich das Material bei 1K Temperaturerhöhung ausdehnt
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